DVOJROZMERNE STACIONARNE POLE TEPLOT
A CIASTOCNYCH TLAKOV VODNEJ PARY

podla STN EN ISO 10211-1 a STN 730540 - Metdda kone¢nych prvkov
Area 2005

Nazov ulohy : Detail €.2 - Atika , nadprazie

Varianta Fasada 80mm.strecha 100mm.20mm nadprazie
Spracovatef : Ing.Petr Keller

Z&kazka :

Datum :

KONTROLNA TLAC VSTUPNYCH HODNOT :
Z&kladné parametre ulohy :

Parametre pre vypocet teplotného faktora:
Teplota vzduchu v exteriéri: -11.0C
Teplota vzduchu v interiéri: 20.0C

Parametre charakterizujuce rozsah ulohy:
Pocet zvislych osi: 55

Pocet vodorovnych osi: 83

Pocet prvkov: 8856

Pocet uzlovych bodov: 4565

Suradnice osi siete - 0s x (m) :

0.0000 0.0100 0.0200 0.0300 0.0400 0.0500
0.0600 0.0700 0.0800 0.0900

0.1000 0.1125 0.1250 0.1375 0.1500 0.1625
0.1750 0.1875 0.2000 0.2125

0.2250 0.2375 0.2500 0.2625 0.2750 0.2875
0.3000 0.3125 0.3250 0.3375

0.3500 0.3625 0.3750 0.3875 0.4000 0.4200
0.4400 0.4600 0.4800 0.5000

0.5200 0.5400 0.5600 0.5800 0.6000 0.6300
0.6600 0.6900 0.7200 0.7500

0.7800 0.8100 0.8400 0.8700 0.9000
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Suradnice osi siete - os 'y (m) :

0.0000 0.0100 0.0200 0.0300 0.0400 0.0500
0.0600 0.0700 0.0850 0.1000
0.1150 0.1300 0.1450 0.1600 0.1750 0.1900
0.2050 0.2200 0.2300 0.2400
0.2500 0.2600 0.2700 0.2800 0.2900 0.3000
0.3100 0.3200 0.3300 0.3400
0.3500 0.3600 0.3700 0.3800 0.3900 0.4000
0.4100 0.4200 0.4300 0.4400
0.4500 0.4600 0.4700 0.4800 0.4900 0.5000
0.5100 0.5200 0.5300 0.5400
0.5500 0.5600 0.5700 0.5800 0.5900 0.6000
0.6100 0.6200 0.6300 0.6400
0.6500 0.6600 0.6700 0.6800 0.6900 0.7000
0.7100 0.7200 0.7300 0.7400
0.7500 0.7600 0.7700 0.7800 0.7900 0.8000
0.8100 0.8200 0.8300 0.8400
0.8500 0.8600 0.8700
Zadané materialy :
C. Nazov Lambda Mi X1 X2 Y1 Y2
Pé&novy polystyren 2 0.0440 50.0000 1 19 6 83
Pé&novy polystyren 2 0.0440 50.0000 35 55 33 43
Zelezobeton 3 1.7400 32.0000 35 55 18 33
Pénovy polystyren 2 0.0440 50.0000 35 55 43 53
Plynosilikat 3 0.2900 10.0000 11 35 8 83
Casti rami z mékkého 0.1300 50.0000 19 27 8
Zadané okrajové podmienky a ich rozmiestnenie :
Cislo 1.uzol 2.uzol Teplota [C] h [W/m2K] Pd [kPa] AlfaPd [s]

1 1495 1500 -11.00 20.00 0.20 20.00

2 6 1500 -11.00 20.00 0.20 20.00

3 6 83 -11.00 25.00 0.20 20.00

4 83 2905 -11.00 25.00 0.20 20.00

5 2875 2905 -11.00 25.00 0.20 20.00

6 2875 4535 -11.00 25.00 0.20 20.00

7 2840 4500 20.00 6.00 1.17 20.00
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2830 2840 20.00
2166 2830 20.00
10 2159 2166 20.00

5.00
5.00
5.00

TLAC VYSLEDKOV VYSETROVANIA :

NAJNIZSIE POVRCHOVE TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNEHO TOKU:

1.17
1.17
1.17

10.00
10.00
10.00

Prostredie T [C] h[W/m2K] R.H.[%] Ts,min [C] Tep.tok Q [W/m]
Priepust. L [W/mK]
1 -11.0 20.0 84 -10.99 -4.789 0.154
2 -11.0 25.0 84 -11.00 -8.901 0.287
3 200 6.0 50 15.78 7.661 0.247
4 20.0 5.0 50 13.21 6.028 0.194
Vysvetlivky:
T zadana teplota v danom prostredi [C]
h zadany sucinitel prestupu tepla v danom prostredi [W/m2K]
R.H. zadana relativna vihkost v danom prostredi [%]
Ts,min minimalna povrchova teplota v danom prostredi [C]
Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostredia [W/m]

(hodnota sa vztahuje na 1m dizky tepelného mosta, kde strata je

kladna a zisk zaporny)
Priepust. L tepelna priepustnost medzi danym prostredim a okolim [W/mK]

(je mozné urcit len pre max. 2 prostredia; pre urcité charakter. vyseky
je mozné ziskat priemernu hodnotu

sucinitefa prechodu tepla vydelenim hodnoty L Sirkou hodnoteného
vyseku konstrukcie)

NAJNIiéIE POVRCHOVE TEPLOTY, TEPLOTNE FAKTORY A RIZIKO
KONDENZACIE:

Prostredie  Tdp [C] Ts,min[C] f,Rsi[] KOND. RH,max
[%] T,min[C]

1 -12.93 -10.99 0.11 nie - -

2 -12.93 -11.00 0.11 nie - -

3 926 15.78 0.88 nie - -

4 926 13.21 0.81 nie - -



Vysvetlivky:

Tw  teplota rosného bodu v danom prostredi [C] — je mozné urcit len pre
teploty do 100 C

Ts,min minimalna povrchova teplota v danom prostredi [C]
f,Rsi teplotny faktor podfa STN EN ISO 10211-1 a STN EN ISO 13788 [-]

(rozdiel minimalnej teploty na vnutornom povrchu a teploty vonkajsSieho
vzduchu deleny rozdielom

vnutornej ( 20.0 C) a vonkaj$ej (-15.0 C) teploty — je mozné urcit len
pre max. 2 prostredia a pre rozdielnu

vnutornu a vonkajsiu teplotu)
KOND. oznacuje vznik povrchovej kondenzacie

RH,max maximalna mozna relativna vihkost pri zadanej teplote v danom
prostredi, ktora zabezpeci odstranenie

povrchovej kondenzacie [%]

T,min minimalna potrebna teplota pri danej absolutnej vlihkosti v danom
prostredi, ktora zaisti

odstranenie povrchovej kondenzécie [C] - plati len pre pripad dvoch
prostredi

Poznamka: Uvedené vyhodnotenie rizika kondenzécie nezodpoveda
hodnoteniu ani podfa STN 730540, ani

podla STN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpecnostné prirdzky). Pre
vyhodnotenie vysledkov podla

tychto noriem je nutné pouzit’ postup podfa ¢l. 4 v STN 730540-2 alebo
¢l. 5v STN EN ISO 13788.

ODHAD CHYBY VYPOCTU:

Sucet tepelnych tokov: -0.0003 W/m

Sucet abs.hodnét tep.tokov: 27.3794 W/m
Podiel: -0.0000

Podiel je mensi ako 0.001 - poziadavka STN EN ISO 10211-1 je splnena.
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